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” 1. Problematica managementului termic

O parte din energia necesara functionarii oricarui circuit
V e electronic se transforma in caldura (se “disipa”)

Rezistiv: PD=1%-R

(creste proportional cu curentul)

PD =u?-2af -tan(5,) +i%- ESR

(creste proportional cu frecventa)

Capacitiv:

Pe elementele active: PDbjt — |C 'UCE

~
, PDmosle'UDS

(coexista disiparea rezistiva si cea capacitiva)

Toate componentele / sistemele electronice au o capacitate
limitata de a rezista la temperatura

« Componente pasive: putere disipata maxima
- Componente active: temperatura maxima a jonctiunii



2. Oblectivele managementulul termic

| Obiectivul _nr. 1: evitarea distrugerii componentelor datorita

caldurii disipate in functionare
‘

Catastrophic thermal failure: An immediate, thermally induced total loss of electronic function
by a component or system.

“Distrugere” poate insemna:

> pierderea integritatii structurale

- vaporizarea compusilor organici

- topirea lipiturilor

- fisurarea terminalelor / capsulelor datorita solicitarilor
termo-mecanice

- delaminarea

> deteriorarea semnificativa a caracteristicilor functionale
- migrarea dopantilor
- modificarea proprietatilor dielectrice



Fiabilitatea componentelor / sistemelor electronice este direct
corelata cu domeniul temperaturilor de lucru
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« Circuitele integrate reprezinta
microsisteme formate din
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Obiectivul _nr. 2: asigurarea unui microclimat termic cat mai
uniform si cat mai apropiat de temperatura ambientala normala

(27°C)




